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クラスタツール・モジュール・インタフェース： 300 mm メカニカルインタフェース 
およびウェーハ搬送 

 
 

本スタンダードは，Global Physical Interfaces & Carriers Committeeで技術的に承認されたもので，North American 
Physical Interfaces & Carriers Committeeが直接責任を負うものである。現版は 2002 年 7 月 21 日North American 
Regional Standards Committeeにて再承認された。2002 年 10 月にまずwww.semi.orgで入手可能になり，2002 年

11 月発行に至る。初版は 1992 年発行，前版は 1996 年 12 月発行。 
 

1  はじめに 

1.1  本スタンダードは，SEMI E21-91 の限界範囲を，直径 200 mmウェーハもしくはそれ以下から，直径 300 
mmかもしくはそれ以下のウェーハに拡大する要求に対して与えられる。 

2  参照スタンダード 

2.1  SEMIスタンダード 

SEMI E21 － Cluster Tool Module Interface: Mechanical Interface and Wafer Transport Standard 

3  要求事項 

3.1  本スタンダードは，表 1 および図 1 と 2 に記された要求条件を除いてE21（関連情報R1-1 参照）と同じで

ある。 

表 1  300 mm 径ウェーハ用メカニカルインタフェース要求条件 

 E21 要求条件 300 mm 要求条件 

搬送最大リーチ 1 305.0 mm 
（12.01 in） 

380.0 mm 
（14.96 in） 

内側境界幅インタフェース・シール領域 2 236.0 mm 
（9.29 in） 

336.0 mm 
（13.23 in） 

外側境界幅インタフェース・シール領域 2 266.0 mm 
（10.47 in） 

366.0 mm 
（14.41 in） 

ウェーハ搬送領域最小幅 2 222.0 mm 
（8.74 in） 

322.0 mm 
（12.68 in） 

位置決めピン中心間距離 2 300.0 mm 
（11.81 in） 

400.0 mm 
（15.75 in） 

フランジ幅 2 340.0 mm 
（13.39 in） 

440 mm 
（17.32 in） 

垂直スロット開口部（シール領域の内側の境界） 最大 46 mm 
（1.811 in） 

50 mm 
（1.969 in） 

アラインメントピン基準線上のウェーハ搬送プレーンの

間隔（図 1 参照） 
9.5±0.5 mm 

（0.37±0.02 in） 
15.5±0.5 mm 
（0.61±0.02 in） 

垂直運動能力 
（図 1 参照） 

6±0.5 mm 
（0.24±0.02 in） 

10±0.5 mm 
（0.39±0.02 in） 

付属のモジュールにおけるアラインメントピン基準線上

のスロット上部の最小間隔 
（13 mm） 23 mm 

（0.906 in） 

付属のモジュールにおけるアラインメントピン基準線下

のスロット底部の最小間隔 
（13 mm） 13 mm 

（0.512 in） 
1 関連情報 R1-2 参照 
2 関連情報 R1-3 参照 
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図 1 

300 mm ウェーハ搬送面（提案）（正面図） 
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